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Analytik von sauren Kupferba?dern mit cyclischer Voltammetrie und
Flissigkeits-Chromatographie

e

1 Einleitung Die Leiterplattenfertigung muf3 heute zunehmend unter dem Gesichtspunkt der Qualitatsanforderungen gesehen werden.
Insbesondere die Eigenschaften der galvanisch aufgebauten Kupferschicht riickt in diesem Zusammenhang immer mehr ins allgemeine
Interesse. So sind Parameter wie Duktilitat, Mikro- und Makrostreuung, Eigenspannungen und Lotbarkeit neben dem Aussehen des
Kupferliberzuges und eine Reihe weiterer Eigenschaften in engen Grenzen zu halten. Dieser Forderung kann nur mit einer gut entwickelten
Badanalytik entsprochen werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermagigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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